
 
 

 

 
 

2015 Taiwan Cloud Computing Day Tokyo  

– When OCP Meets OpenStack 
台日雲端交流活動圓滿成功! 

• 基於協助臺灣雲端運算產業擴展日本市場，雲端運算產業協會系統委員會

特安排於本年日本東京 OpenStack高峰會以及日本幕張秋季資訊週之前一

天，於 10月 26日至日本辦理 2015 Taiwan Cloud Computing Day Tokyo。

以”When OCP Meets OpenStack”為主題，邀請日本 CBA和 OCPJ會員參與，

分享我國雲端系統平台軟硬體整合經驗，並共同探討雙方合作之可行方

式，希望促成臺灣雲端軟硬體整合方案對日輸出，交流雲端應用服務發展、

軟硬整合服務及應用商機，期透過台日實地交流，有效媒合雙方互補性的

合作。 

• 臺灣雲協暨 OCP台灣分會雲端解決方案業者，包括：緯穎、捷鼎、雲達、

鈺登、神雲、凌群等伺服器、儲存、網路和系統整合業者，與日本雲端協

會暨 OCP日本分會業者，包括：KDDI、NTT、Net One、NISCOM、CTC、

Xseed、Fujitsu、Hitachi Systems、Yahoo Japan、HP Japan、Microsoft Japan

等，共計 126人參與。本次活動由臺灣雲協劉瑞隆副理事長、日本雲協澤

田脩理事長、以及 OCPJ主席藤田龍太郎、OCPT主席暨緯穎科技洪麗甯總

經理等依序開場。 

• 日方 KDDI和 CTC受邀分享 OCP應用現況，首先 KDDI上場分享與台灣

硬體優勢廠商合作，運用供裝軟體加值資料中心解決方案；最後由 CTC分

享 OCPJ的 POC進展現況，Yahoo Japan並到場現身說法。台方依序由緯穎

分享 OpenStack on OCP軟硬解決方案，捷鼎說明 All-Flash-Array高效能儲

存解決方案，雲達分享 OCP和 OpenStack軟硬整合之實證效益，神雲分享

雲端資料中心多元整合應用解決方案，智邦子公司 EdgecorE（鈺登）分享

於 OCP貢獻交換器標準等資料中心應用解決方案，並由凌群電腦說明公有

雲應用解決方案。台日雙方藉本次活動，研討雲端開源軟硬體技術和應用

整合、OpenStack on OCP實證應用等經驗分享，透過現場展示我國開源軟

硬體解決方案之實力，雙方進行供需媒合交流，共同開創合作商機。 
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